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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、当連結会計年度において1,406億円（前連結会計年度比8.0％増）の設

備投資を行いました。 

テクノロジーソリューションでは、当社や富士通エフ・アイ・ピー株式会社で国内データセンターの拡充を図った

ほか、海外でもオーストラリアや欧州などでデータセンター設備の拡充を行い、734億円を投資いたしました。 

ユビキタスソリューションでは、パソコン、携帯電話の新機種対応に向けた設備投資やオーディオ・ナビゲーショ

ン製造設備などで、156億円を投資いたしました。 

デバイスソリューションでは、ＬＳＩの製造設備投資のほか、電子部品の工場拡充などで、472億円を投資いたし

ました。 

なお、設備投資額につきましては、上記セグメント以外に43億円が含まれております。 
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２【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりです。 

(1）テクノロジーソリューション 

会社名及び事業所名 
(所在地)

設備の内容 

提出 

会社 

富士通ソリューション 

スクエア 

（東京都大田区） 

幕張システムラボラトリ 

（千葉市美浜区） 

館林システムセンター 

（群馬県館林市） 

小山工場 

（栃木県小山市） 

国内 

子会社 

富士通エフ・アイ・ピー株式

会社 横浜港北データセンター 

（横浜市都筑区） 

（注）４． 

富士通エフ・アイ・ピー株式

会社 横浜データセンター 

（横浜市都筑区） 

（注）４． 

富士通エフ・アイ・ピー株式

会社 大阪データセンター 

（大阪府豊中市） 

（注）４． 

富士通エフ・アイ・ピー株式

会社 東京データセンター 

（川崎市中原区） 

（注）４． 

富士通フロンテック株式会社 

新潟工場 

（新潟県燕市） 

株式会社富士通ＩＴプロダク

ツ 本社工場 

（石川県かほく市） 

在外 

子会社 

Fujitsu Services Holdings 

PLC 

（イギリス他） 

（注）５． 

Fujitsu Technology 

Solutions (Holding) B.V.

（ドイツ他） 

（注）６． 

Fujitsu Australia Limited

（オーストラリア） 

（注）７． 

Fujitsu Network 

Communications, Inc.

（米国テキサス州） 

システム開発

設備 

システム開発

設備 

アウトソーシ

ング設備 

光伝送システ

ム製造設備 

アウトソーシ

ング設備 

アウトソーシ

ング設備 

アウトソーシ

ング設備 

アウトソーシ

ング設備 

金融・自動機

関連機器等製

造設備 

サーバ等製造

設備 

システム開発

設備及びアウ

トソーシング

設備 

サーバ、パソ

コン製造設備

及びアウトソ

ーシング設備 

アウトソーシ

ング設備 

光伝送システ

ム製造設備 

建物 
及び 
構築物 

13,798  

8,304  

18,473  

4,158  

5,347 

7,174 

1,523 

1,307 

1,589  

1,547  

12,735  

7,837  

13,832  

2,262  

平成24年３月31日現在

帳簿価額（百万円） 

機械  
及び  
装置  

12  

0  

1,913  
49 7,843 28,279 101 

1,869 
299 

(167) 
6,540 205

4,509 
( )

－

－
9,856 299

従業 
員数 
(人 )

工具、
器具及び
備品 

土地 
(面積千㎡)

合計 

977 
11,971 

(24) 
26,759 4,196

236 
3,708 

(14) 
12,249 757

(126)  

213  

－

－

1,715 
( )

－

－
3,238 65

－ 1,337
(13) 

8,511 66

－

－
－ 1,920 

( )
3,228 313

－

150  

332 

－

2,181 
1,611 

(47) 
5,532 523

308 
388 

(129) 
2,576 743

4,742 
2,229 

(253) 
18,915 14,367 

2,388 
1,483 

(598) 
6,768 

2,151 10,483 25,369 17,878  
( )  －

4,107  

550  
1,473 1,049 16,905 5,270  

( )  35  

635 1,481  
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(2）ユビキタスソリューション 

平成24年３月31日現在

株式会社島根富士通 

本社工場 

（島根県出雲市） 

（注）８． 

富士通周辺機株式会社 

本社工場 

（兵庫県加東市） 

（注）８． 

パソコン、携 

帯電話等開 

発・製造設備

1,394 

富士通モバイルフォンプロダ

クツ株式会社 本社工場 

（富士通那須工場内） 

（注）９． 

携帯電話製造 

・修理設備 
170 

富士通テン株式会社 

本社工場 

（神戸市兵庫区） 

車載機器の開

発・製造設備 
3,451 

富士通アイソテック株式会社 
パソコン等製

675
－

(75) 
3,391 410

216 
( )

－

－
2,223 363

2,391 
3,103 

(60) 
9,774 2,873

591 
本社工場 

造設備 
1,428 236 113 

(73) 
2,370 782

（福島県伊達市） 

会社名及び事業所名 

(所在地)
設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業 

員数 

(人 )

建物 

及び 

構築物 

機械 

及び 

装置 

工具、

器具及び

備品 

土地 

(面積千㎡)
合計 

提出 

会社 

那須工場 

（栃木県大田原市） 

携帯電話製造 

・修理設備 
2,090 72 909 

1,250 

(184) 
4,323 242

パソコン製造

設備 
1,563 951 164

－
2,678 633

(110) 

国内 
1,321  

子会社  

1,836  

827  

(3）デバイスソリューション 

平成24年３月31日現在

会社名及び事業所名 

(所在地)
設備の内容 

国内 

子会社 

帳簿価額（百万円） 

建物 

及び 

構築物 

富士通セミコンダクター 

従業 

員数 

(人)

機械 

及び 

装置 

工具、

器具及び

備品 

土地 

(面積千㎡)
合計 

29,452 16,960 1,289 
4,327 

(307) 
52,030 1,364

1,947 1,925 422 
3,146 

(259) 
7,442 445

7,347 1,383 159
－

(62) 
8,889 617

リードフレー

ム等製造設備 
4,480 3,208 614 

2,138 

(121) 
10,441 1,013

リードフレー

ム等製造設備 
3,159 2,128 232 

1,149 

(122) 
6,670 924

ＰＬＰ等製造

設備 
2,839 5,175 363 

615 

(84) 
8,994 1,200 

株式会社 三重工場 
半導体 

（三重県桑名市） 
製造設備 

富士通セミコンダクター 
株式会社 会津若松工場 

半導体 

（福島県会津若松市） 
製造設備 

富士通セミコンダクター 
半導体 1,581 

株式会社 岩手工場 
製造設備 

3,860 655 225 
(290) 

6,322 535
（岩手県胆沢郡金ヶ崎町） 

富士通セミコンダクターテ
クノロジ株式会社 本社工場

半導体
（富士通セミコンダクター

製造設備株式会社会津若松工場内） 
（注）10． 

新光電気工業株式会社 
高丘工場（長野県中野市） 

（注）11． 

新光電気工業株式会社 
ＰＬＰ製造設 349 

若穂工場（長野県長野市） 
備 

7,080 6,701 60 
(57) 

14,191 555
（注）11． 

新光電気工業株式会社 
新井工場（新潟県妙高市)

（注）11． 

新光電気工業株式会社 
更北工場（長野県長野市)

（注）11． 

- 39 -



2012/06/22 0:59:0911793787_有価証券報告書_20120622005905

  

   

   

          

      

         

        

     

      

   

      

      

     

     

  

 
 

 

   
 

  

  

   
 

  

   
 

  

  

 

   
 

  

 
   

 
  

  

 

 

      

(4) その他、全社共通 

平成24年３月31日現在

帳簿価額（百万円） 

会社名及び事業所名 
従業 

(所在地)
設備の内容 建物 機械 工具、

土地 
員数 

及び 及び 器具及び
(面積千㎡)

合計 (人)
構築物 装置 備品 

川崎工場 3,432  
11,802 166 5,856 21,257 8,959 

（川崎市中原区） (162)  

提出  
会社  

明石工場 

（兵庫県明石市） 

（注）12． 

アウトソーシン

グ設備 
4,370 15 1,270 

沼津工場 3,737 

（静岡県沼津市） 
7,239 585 3,506 

(549) 
15,068 

1,363  
(285)  

ソフトウェア、
株式会社富士通研究所 情報システム、

国内 厚木研究所 通信システム及
2,821 1,279 678

子会社 （神奈川県厚木市）  び電子デバイス

（注）８． に関する研究開

発設備 

（注）１．帳簿価額の「機械及び装置」には、車両及び運搬具を含みます。 

995

7,019 43

－

(19) 
4,779 369

２．帳簿価額の「合計」には、建設仮勘定は含んでおりません。 

３．帳簿価額には、リース資産の期末帳簿価額を含みます。  
なお、上記の主要な設備のうちに含まれる主要なリース資産は以下のとおりです。  

ソフトウェア、

情報システム及

び通信システム

に関する研究開

発設備 

ソフトウェア開

発設備並びにシ

ステム構築及び

評価用設備 

会社名及び事業所名(所在地) 設備の内容 
帳簿価額 

（百万円） 

国内子会社 

富士通セミコンダクター 

株式会社 三重工場

（三重県桑名市） 

半導体製造設備 4,911 

４．富士通エフ・アイ・ピー株式会社の横浜港北データセンター、大阪データセンター及び東京データセンターは

それぞれ建物を賃借しております。また、横浜データセンターは、土地を賃借しております。 

５．Fujitsu Services Holdings PLCの数値は連結決算数値です。また、建物の一部を賃借しております。 

６．Fujitsu Technology Solutions (Holding) B.V. の数値は連結決算数値です。また、設備の一部はユビキタス

ソリューションに該当する設備です。 

７．Fujitsu Australia Limitedは、土地の一部を賃借しております。 

８．株式会社島根富士通本社工場、富士通周辺機株式会社本社工場及び株式会社富士通研究所厚木研究所の土地は

当社から賃借しているものです。 

９．富士通モバイルフォンプロダクツ株式会社本社工場は、当社より当社の建物の一部を賃借しております。 

10．富士通セミコンダクターテクノロジ株式会社本社工場の土地は富士通セミコンダクター株式会社より賃借して

いるものです。 

11．新光電気工業株式会社の高丘工場、若穂工場、新井工場及び更北工場は、土地の一部を賃借しております。 

12．明石工場は、建物の一部を当社グループ外へ賃貸しております。 
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３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後１年間の設備投資計画（新設・拡充）は1,400億円であ

り、セグメントごとの内訳は次のとおりであります。 

（1）セグメントごとの内訳 

セグメントの名称 
設備投資計画額 

（億円） 
設備等の主な内容・目的 

計

テクノロジーソリューション 850 国内及び海外のデータセンター設備等 

パソコン、携帯電話及びモバイルウェア製造
ユビキタスソリューション 	 150

設備等  

デバイスソリューション 350 ＬＳＩ及び電子部品製造設備等  

その他、全社共通 50 全社情報通信関連設備及び基礎研究設備等  

1,400 

(注）１．所要資金1,400億円は、主として自己資金により充当する予定です。 

２．設備投資計画額は、消費税抜きで表示しております。 

（2）重要な設備の売却の計画 

富士通セミコンダクター株式会社は、平成24年４月、同社岩手工場を譲渡する契約を株式会社デンソーとの間で締

結いたしました。 

機械 

及び 

装置 

工具、 

器具及び

備品 

土地 

（面積千㎡） 
合計 

富士通セミコンダクター 

株式会社 岩手工場 

（岩手県胆沢郡金ヶ崎町） 

帳簿価額（百万円） 
従業 

会社名及び事業所名 
設備の内容 員数

（所在地） 	 建物 
（人）及び 

構築物 

半導体 
3,860 655 225 

1,581 
6,322 

製造設備 （290） 
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